
 

 

 

 

 

 
 

2019 年度春季短期留学プログラムにおいて、以下プログラムの二次募集を行います。 
参加を希望される方は以下のご案内をよく確認の上お申し込みください。 

 

●申し込み方法・日程●   ※申込受付は先着順です 

11 月 22 日（金）12：30

～ 

11 月 25 日（月）12：30 

二次申込期間 

MyWaseda にて申込み登録を行って下さい。登録完了後、受付完了メールが自動送信されま

す。申請内容に間違いないかどうかは MyWaseda 上でご確認ください。申込み先着順にて受

付をします。申込結果については、Waseda メールにて随時お知らせします。 

 申込金の支払い 申込結果通知を受信後、3 日以内に支払い手続きを行ってください。 

11 月 27 日（水） 

11 月 28 日（木） 

12:00～17:00 

申込書類提出 

各プログラムが指定する申込書類を提出してください。 

提出書類は、下記【●二次募集対象プログラム】内のプログラム別 URL よりご確認ください。 

書類提出場所：早稲田キャンパス 22 号館 1 階 Waseda Global Gate 

 

●申込み登録方法●  以下申請フォームよりお申込みください。二次申込期間中のみ登録可能です。 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=285504980 

 
●二次募集対象プログラム● 
※ 既に一次申込で留学先が決まっている方は、二次募集での申込・変更はできません。 
※ 記載されていないプログラムは募集を終了しました。 

国・地域名 対象プログラム・募集要項（URL） 

カナダ ブリティッシュコロンビア大学 ２９日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_ubc_01.pdf 

アメリカ カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ２８日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_ucla_04.pdf 

アメリカ ワシントン大学 ２２日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/11/19spring_uw_06_v3.0.pdf 

イギリス スターリング大学 ５１日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_stirling_08.pdf 

ドイツ ミュンヘン大学 ３１日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_munich_10.pdf 

フランス 

 

Campus France サン＝テティエンヌ・ジャン＝モネ大学/グルノーブル・アルプ大学 ３０日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_campusfrance_11.pdf 

台湾 国立台湾大学  ２２日間 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19spring_ntu_16.pdf 

※短期留学プログラム全体の募集要項は、留学センターウェブサイト上で必ずご確認ください。 

https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short  

 

お問い合わせ：早稲田大学 留学センター 

【 電話 】 03-3208-9602    

【 E-mail 】 out-cie@list.waseda.jp 

【 Waseda Global Gate 】 早稲田キャンパス 22 号館 1 階  平日 10:00～17:00 開室 （土・日・祝祭日を除く）※相談は 12:00 より 
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